Verpackt in Tray tray packaging
O VPE : 65 Stck. packaging unit 65 pcs.
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position A osition F \ position G 0,5 Gehéuse / housing: PBTP grau 30% GF / PBTP gray 30 %GF
position C osition E 3 2 2 Kontakte / contacts: Phosphor Bronze / phosphor bronce
Dieser Bereich muB gleiches Oberflachenbeschichtung / plating:
¢ 005 Potential auf LP-Oberfléche haben. Kontaktbereich / mating area: 2-3pm Ni 1,2 ym Au
: This area must have same Anschlussbereich / termination: 2-3 pm Ni 1pm Sn matt
Lochbild fir Leiterplatte / Board hole pattern electrical potential on surface
of PCB Bedruckungsvorschrift siehe Id.-Nr. 294997 /
- A B C D E F G printingcode Id.-No. 294997
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